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Spezialitat: High-
Tech-Leiterplatten

Qualitatives und quantitatives Wachstum charakterisieren die KSG in Gornsdorf nahe
Chemnitz. Bis zum Herbst 2008 soll mit der Fertigstellung des ehrgeizigen Projektes ,,Fa-
brik 6000 mit 11 000 m? Fertigungsfldche zu rechnen sein. Im Klartext: Erweiterung
der Kapazitit von aktuell 3 000 auf 6 000 Zuschnitte an Leiterplatten pro Arbeitstag.

Bekanntlich wird Massenware langst
in anderen Erdteilen produziert. Ergo
hat sich die KSG rechtzeitig auf Leiter-
platten-Spezialitaten verlegt — Produkte
also, die einiges an entwicklungstechni-
schem Hirnschmalz erfordern und zu-
dem nicht in riesigen Stiickzahlen her-
gestellt werden. Starrflexible und
semiflexible Platinen sind nur ein Teil
davon.

Zwar schmunzelt Achim Siif8 bei der Fra-
ge nach dem Geheimnis dieser Technik,
die mittlerweile zahlreiche Hersteller
auch als Spezialitat in Ihrer Produkt-
portfolio fiihren: ,Wissen Sie, zwischen
Starrflex und Starrflex gibt es schon Un-
terschiede. Entscheidend ist, welche Ent-
wicklungs- und Fertigungskompetenz
dahintersteht. Und da sehen wir uns bes-
tens aufgestellt”, so Achim Sii (Bild 1).
Speziell die Anbindungen flexibler Teile
an die starren Platinen und deren Pro-
zessbewaltigung sind eine der groRen
Herausforderungen (Bild 2). Zudem kom-
men heute fast alle Applikationen nicht
ohne flexible (Bild 3) oder starrflexible
Schaltungen aus. Die Griinde dafiir sind
sowohl in der wachsenden Funktions-
vielfalt und zunehmend begrenzten Platz-
verhéltnissen als auch in den Forderun-
gen nach nachhaltiger Gewichtsreduktion
und inhdrenter Zuverlassigkeit zu su-
chen.

I v el

| Manfred Frank, Redaktionsbiiro
| Frank, D-63165 Miithlheim,
Manfred_Frank@arcor.de
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Die Iceberg-Technologie

Auch die von der KSG entwickelte Ice-
berg-Technologie hat sich inzwischen als
absolute Spezialitat etabliert. In der Dick-
kupfertechnologie, in der héhere Strome
und Spannungen an der Tagesordnung
sind, wurde in Gornsdorf damit eine
Technik zum rationelleren Lagenaufbau
und zugleich kostengiinstigen Fertigung
entwickelt. Sollten Steuer- und Leis-
tungselektronik integriert werden, wa-
ren bis dato ziemliche Kopfstande notig.
Mit der Iceberg Technologie ist das jetzt
anders.

Die Lésung wurde mit dem ,Tieferlegen
des Dickkupfers in das Substrat hinein
gefunden (Bild 4), wie bei einem Eisberg,
der mit seinem groBten Teil auch unter der
Wasserlinie liegt. Dank dieser Technik,
und das ist nur ein Vorzug, sind Leistungs-
und Steuerelektronik auf einem Ober-
flachenniveau zu kombinieren. Somit
werden nicht nur beim Herstellen der
Platine Kosten reduziert und Prozesse
eingespart. Auch
den Verarbeitern, \\;b\\
speziell der Be-
stlickungsindustrie,
kommt die Ice-
berg-L6sung sehr
entgegen. Denn idea-
lerweise baut diese
Technologie auf Stan-
dardprozessen in der
Fertigung auf.

HF im Griff
Fir Hochfrequenzan-
wendungen wie z.B. in

Bild 1: Achim SuR,
KSG Leiterplatten GmbH

der Automobilelektronik, Industrie- und
Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt ha-
ben die Spezialisten in Gornsdorf ein Hand-
chen. Bei Frequenzen von bis zu 80 GHz
und zukiinftig noch mehr werden die elek-
tronischen Komponenten und Leiterplat-
ten regelrecht ,aufgeheizt”. Dann kann
die Verlustwarme je nach Technik und An-
wendung einige Watt bis kurzfristig meh-
rere hundert Watt betragen. Deshalb priift
die KSG auch standig neue Substrate und
Techniken der Warmeabfiihrung.

Fabrik 6 000 ab Herbst
Mit Ihrem Projekt ,,Fabrik 6000“ geht die
KSG einen mutigen Schritt in Richtung Ka-
pazitdtsausbau. Richtfest soll noch im April
sein, Bezug und Fertigungsanlaufim Herbst.
Mit diesem Schritt verdoppelt sich die Leis-
tung der Zuschnitte von 3000 auf zu-
kiinftig 6 000 Zuschnitte pro Arbeitstag.
Der bisherige Aufwand fiir Logistik soll re-
duziert und gleichzeitig Produkt- und Ma-
terialfluss nachhaltig optimiert werden.
Um diese neuen Voraussetzungen
zu schaffen hat das Unternehmen
insgesamt rund 50 Mio. € inves-
tiert. Davon ist die Halfte fiir den
Erweiterungsbau, der
Rest fiir den Kauf
von Maschinen
und Systemen

Bild 2: Starrflexible
Leiterplatte (gild: ksG)
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der neusten Technologie eingeplant. Auch
Fordermittel der EU, des Bundes und des
Freistaates sind enthalten.

Nicht nur die Fertigung wachst, auch der
Mitarbeiterstamm nimmt standig zu. Heu-
te arbeiten fiir die KSG rund 430 Manner
und Frauen —Tendenz steigend. Dabei hat
sich inzwischen auch der gute Brauch zum
Jahreswechsel eingebiirgert, qualifizierte
Leiharbeiter fest anzustellen. Zusatzlich
bildet die KSG standig Nachwuchskréfte
aus. Derzeit absolvieren 24 Nachwuchs-
krafte ihre ganz individuelle Ausbildung.

CAM-Arbeitsplatze auf Vorrat

Mit an entscheidender Stelle im gesamten
Fertigungsablauf agieren die Fachleute
der Arbeitsvorbereitung mit ihren CAM-
Systemen. Typischerweise miisste ihre Be-
rufsbezeichnung Arbeitsaufbereiter lau-
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ten, denn der tag-
lich eingehende Wust an Daten
bedarf in aller Regel vereinzelter Korrek-
turen, kleiner Veranderungen, Aufberei-
tungen eben, bevor sie in die Fertigung
zum sorgenfreien Fertigungsfluss entlas-
sen werden kénnen.

Auch hier hat die KSG groRziigig vorge-
sorgt. Parallel zum aktuellen Neubau wur-
de auch in die CAM-Abteilung investiert.
Fiinf neue Mitarbeiter werden derzeit auf
ihre kommenden Aufgaben in intensiven
Trainings vorbereitet. Ziel ist die ferti-
gungsbegleitende Steuerung. Jederzeit
muss jeder Auftrag exakt , geortet” werden

Bild 3: Semifle-
xible Leiter-
platte

(Bild: KSG)

kénnen, dhn-
lich einem SAP
ahnlichen System.
Dazu ist jeder Mitarbei-

ter an seinem Arbeitsplatz gehalten, die ak-
tuellen Daten der Bearbeitung einzuge-
ben, um somit die Auftragsaktualitat zu
belegen. Vorbei also die Zeiten, dass jeder
Mitarbeiter bei irgendwelchen Fragen B
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BEI DER LANDESEXZELLENZINITIATIVE MIT DABEI

Dr. Udo Bechtloff, Ge-
schaftsfiihrer der KSG Lei-
terplatten GmbH, Gornsdorf,
wurde von Sachsens Wis-
senschaftsministerin Dr. Eva-
Maria Stange als Jurymitglied
fiir die Landesexzellenzini-
tiative berufen. Das Gremi-
um, bestehend aus 8 Jury-
mitgliedern (Wissenschaftler

Bild 5: Dr. Udo Bechtloff,
Geschéftsfiihrer der KSG
Leiterplatten GmbH

und Unternehmer) soll da-
riiber entscheiden, welche
sachsischen Forschungs-
komplexe das Potential be-
sitzen, in kurzer Zeit inter-
nationale Spitzenpositionen
einzunehmen.

die Biiros der AV stiirmte. Das geht in Zu-
kunft per Datenaustausch.

Forschung grof geschrieben

Bei der KSG werden in der Entwicklungs-
abteilung Projekte bearbeitet, die sich noch
nicht als Standard in der Leiterplatten-
technik herausgebildet haben. Das sind
Themen wie Miniaturisierung und enge
Tolerierung des Platinendesigns, Opti-
mierung der Signalintegritat im HF
Hochfrequenzbereich, Erweiterung der
thermischen Leistungsfahigkeit und grund-
satzliche Hochstromanforderungen.
Neben der Iceberg-Dickkupfertechnik ist
Aluminium sehr attraktiv fir Leiterplat-
ten-Produkte. Im Rahmen des internen
Projektes Alucore wird dieses Metall mit
und ohne Oxydschicht fiir zukiinftige Pro-
dukte qualifiziert. Ihre neuste Entwick-
lung befasst sich mit dreidimensionalen
Schaltungstragern fiir héchste Verlust-
leistungen. Im Visier haben die Entwickler
Anwendungen mit Power-LEDs.
Gemeinsam mit Kunden treibt die KSG die
Ultra-Finepitch-Technologie weiter voran.
Gedacht ist an Lésungen im Miniaturbe-
reich der Sensorik. Das sind Anwendun-
gen mit Chip on Board und Flipchip.

Mit Kunden forscht die KSG derzeit an
Technologien der Verbindungstechnik, wie
z.B. High Density Interconnection, flexi-
ble und starrflexible Losungen fiir Chip on
Borad und Chip on Flex, nicht zu vergessen
die gemeinsame Losungssuche nach bieg-
baren Platinen fiir Anforderungen im Be-
reich der Hochstromtechnik.

Neben der mehr praxisbezogenen Ent-
wicklung kooperiert man bei Projekten im
Rahmen bilateraler Vereinbarungen mit
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der TU Dresden, der TU Chemnitz, der Uni
Erlangen und verschiedenen Instituten
der Fraunhofer Gesellschaft in Dresden,
Chemnitz und Berlin. In gemeinsamer vor-
wettbewerblicher Forschung und Ent-
wicklung werden alternative Technologien
fiir zukiinftige Leiterplatten anvisiert. Ne-
ben der Laserdirektstrukturierung, das La-
serbohren und -schneiden umfasst das
sowohl eine groRe Palette an Werkstof-
fen oder optoelektronische Verdrah-
tungstrager fiir die optische Wellenleiter-
technik als auch OLED-Symboldisplays.

Doch die KSG hat davon auch schon et-
was in der Schublade, z. B. aus der opto-
elektronischen Ecke erste verheiBungs-
volle weiteren Schritte mit einer Losung auf
Glastrager. Nur fehlt dazu derzeit die Auf-
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UBER DIE KSG

KSG —kundenfreundlich, schnell, gut —
hat 2007 mit 460 Kunden und 421 Mit-
arbeitern 46,4 Mio. € umgesetzt, vor al-
lem mit seinem Kernbereich Leiter-
platten fiir die Industrieelektronik. Mit
der Einfiihrung eines Umweltmanage-
mentsystems erfiillt die KSG die For-
derungen der DIN EN ISO 14001:2005.
Express- und Prototypenfertigung wer-
den unter der Pramisse der nachfol-
genden Serienfertigung ausgebaut.
Zugleich erfolgt der Ausbau der Priif-
methoden zur Qualitatsiiberwachung.
Zudem sind materialwissenschaftliche
Schadensanalysen im Aufbau, ebenso
wie Belastungstest zur Bewertung der
Zuverlassigkeit.

Technologie

forderung aus dem Kundenkreis in Form
konkreter Auftragsabsichten.

Mit dem I1ZM ist sich die KSG einig: Die
Leiterplatte wird sich mit der weiteren In-
tegration polymerelektronischer Kompo-
nenten zum multifunktionalen Board (MFB)
entwickeln. Die KSG beteiligt sich an die-
sen Forschungen im Rahmen eines regio-
nalen Netzwerkes zur gedruckten Poly-
merelektronik und eines internationalen
Netzwerkes der Organic Electronics Asso-
ciation (oe-a).

»Spielfeld“ fiir Entwickler

Sie waren das Warten leid, die Entwick-
lungsingenieure der KSG. Musterplatinen
konnten nur im Rahmen der Innenlagen-
fertigung zwar schon mal ,.eingeschoben
werden. Doch bis es soweit war, hatte die
Serie absoluten Vorrang. Das wird jetzt
anders. Die Entwickler bekommen ihr ei-
genes ,Spielfeld”, anders gesagt, fiir sie
wird eine eigene kleine Fertigungsinsel in-
klusive Atzanlage fiir Muster und Proto-
typen aufgebaut.

Diese MalRnahme steht in direkten Wech-
selbeziehungen zwischen Forschungs- und
Entwicklungsaktivitdten und entwick-
lungsintensiven Kundenauftragen. So sind
die Techniker in der Lage, separat vom lau-
fenden Prozess kurzfristig Muster erstellen
und Versuche mit den Kunden fahren zu
kénnen. Zum Teil werden auch Gerdte dort
mitgenutzt, wo keine Engpasse zu erwar-
ten sind.
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